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カバーテープ DENKA THERMO FILM TIST,ALS

キャリアテープ用シート DENKA THERMO SHEET EC,CLEAREN SHEET

当社カバーテープは、LEDとの摩擦帯電が小さく、静電気付着トラブル対策に効果が期待出来ます。
Low Electrification Character to LED and Useful Effect for Electrostatic Sticking Trouble

【LED部品帯電圧測定例：振動→カバーテープ剥離→部品表面の帯電圧測定】

特徴① 色々な素材にヒートシールが可能です。
 Various Choice of Carrier Tape Material

特徴② 像鮮明度が高く内容物の視認性に優れます。
 High Transparency (TIST-100,ALS-AT,-ATA)

TIST-100,ALS-AT,-ATA
像鮮明度（clarity）：80%

DKK Cover Tape（Surface Resistivity：109Ω／□） Other Maker's Cover Tape（Surface Resistivity：107Ω／□）

従来品ALS-S
像鮮明度（clarity）：20%

■キャリア素材との相性 Compatibility with Carrier Tape Material

■製品バリエーション Products Variation

●General Grade ●Conductive，Antistatic Grade

Standard

type

(AS-SC65)

Developed type

Ceramics

Al-alloy

Vf(%)

Density(g/cm3)

Thermal expansion(ppm/k)

Thermal conductivity(W/mk)

Flexural strength(MPa)

SiC

Al-Si

65

2.95

7.5

200

400

AS-SC80

SiC

Al-Si

80

3.0

5.0

250

350

AS-SC70

SiC

Al-Si

70

3.0

6.5

220

400

A-SC60

SiC

Al

60

2.9

9.0

200

400

AS-SC70H

SiC

Al-Si

70

3.0

6.5

250

400

・デンカアルシンクは、セラミックスとアルミニュウムの複合体です。
・このセラミックスとアルミニュウムの複合体（MMC）は低線膨張係数（調整可能）、高熱伝導性、高強度、
  軽量などの特徴を有しております。
・デンカアルシンクは、高圧含浸法により製造されます。

・DENKA ALSINK is kind of MMC(Metal Matrix Composite) formed with Aluminum and Ceramics.
・This MMC has various excellent properties such as low themal expansion coefficient, high thermal conductivity,
  high flexural strength and light weight.
・DENKA ALSINK is made by pressure infiltration method(squeeze casting).

ECシート、クリアレンシートは、世界標準のポリスチレン系シートとして長年の実績と信頼を獲得してきま
した。キャリアテープ用シートとして各種グレードを取り揃えております。
Denka Thermosheet EC and Clearen Sheet have been used and earned the status of standard materials for Carrier Tapes.
Various grades are available for semiconductors and electronic components.

特長  Properties 用途  Application ・HIGH POWER LED VERTICAL process

Ceramics(Sic)

Metal(AL alloy)

MMC断面
SEM写真

MMC Wafer写真
Size:2inch～4inch

Conductive PS
EC-R

Normal PS
CST-2401

Conductive PC
EC-AP2

Nomal PC Normal PET

TIST-100

ALS-AS

ALS-ATA

ALS-S

ALS-AT

Other Maker's A

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○～△

○

△

○

○～△

○

△

○

○

○

△

Peeling between layers

Interfacial Peeling

Interfacial Peeling

Peeling between layers

Antistatic Type
Cover Tape

Normal Type
Cover Tape

Conductive Type
Cover Tape 

Charged Voltage (V)

Feed Direction (mm)
Vertical Direction (mm)

Charged Voltage (V)

Feed Direction (mm)
Vertical Direction (mm)

Color

Surface Resistivity

Haze

Tensile Strength at yield

Tensile Strength at break 

Tensile Modulus

Items

－

Ω/□

%

MPa

MPa

MPa

－

JIS K 7194

JIS K 7105

JIS K 7127

Black

104～106

－

21

22

1420

Black

104～106

－

43

42

1730

Black

104～106

－

51

41

1910

Clear

1014<

20

39

31

1630

Units Method EC-R (General) EC-M3 (High Strength) EC-AP2 (Ultrahigh Strength) CLEAREN (Transparence)

Clear

109～1011

10

38

33

1520

EC-TP2 (Transparence Antistatic)

●シート物性 Sheet Properties 【notice】 These value are typical value, not guaranteed value.

Single layer Modified PS

Transparence

CLEAREN

Substrate layer

Surface layer

Surface layer

PS

Conductive PS

General

Conductive PS

EC-R

ABS

Conductive PS

High Strength

Conductive PS

EC-M3

ABS

Conductive PC

Ultrahigh Strength

Conductive PC

EC-AP2

Modified PS

Antistatic PS

Transparence Antistatic 

Antistatic PS

EC-TP2

開発中
Under Development

パッケージング用部材 Packaging Material

DENKA ALSINK（高放熱ウェハ）
MMC (Metal Matrix Composite)

パッケージング用部材 Packaging Material

デンカサーモフィルム／デンカサーモシートEC／クリアレンシート
カバーテープ／キャリアテープ用シート
DENKA THERMO FILM ALS / DENKA THERMO SHEET EC / CLEAREN SHEET

■MMC／電気化学工業株式会社：電子材料事業部 電子部材部　TEL：03-5290-5542　E-mail：dk010282@denka.co.jp
 DENKA：Electronic Materials Business Division, Electronic Products Dept.

■カバーテープ・キャリアテープ用シート／電気化学工業株式会社：電子材料事業部 機能フィルム部　TEL：03-5290-5543
 DENKA：Electronic Materials Business Division, Functional Films Dept.
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